REPUBLICA DE CHILE
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
DEPARTAMENTO DE RELACIONES INTERUNIVERSITARIAS E
INTERNACIONALES

APRUEBA CONVENIO ENTRE LA UNIVERSIDAD DE
SANTIAGO DE CHILE Y LA FUNDACION UNIVERSITARIA
TECNOLOGICO COMFENALCO.

sanTiaco, 004787 210818

VISTOS: EI DFL. N° 149 de 1981, del Ministerio de Educacion, y
la Resolucion N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica.

CONSIDERANDO:

La importancia para la Universidad de Santiago de Chile de
promover la cooperacion académica e interinstitucional e internacional y fomentar las relaciones bilaterales de caracter
academico.

RESUELVO:

APRUEBESE el convenio, suscrito entre la Universidad de
Santiago de Chile y la Fundacion Universitaria Tecnoldgico Comfenalco, Colombia, con fecha 21 de marzo de 2018 y cuyo
texto es el siguiente:

CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION INSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE
CHILE (CHILE) A TRAVES DE SU FACULTAD TECNOLOGICA Y LA FUNDACION UNIVERSITARIA
TECNOLOGICA COMFENALCO, (COLOMBIA).

Por una parte la FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICA COMFENALCO, con domicilio legal en Avda. El
Consulado, Carrera 44-D, CARTAGENA, REPUBLICA DE COLOMBIA, Namero Identificacion Fiscal: 890481183,
representada por su Rector DR. MAURICIO RICARDO RUIZ, Cédula de Ciudadania: 73.155.309, en adelante el
TECNOLOGICO; vy, por otra, la UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE, Rol Unico Tributario N° 60.911.000-7, con
domicilio legal en Avda. del Libertador Bemardo O'Higgins N° 3769, Estacion Central, Region Metropolitana, a través de
su FACULTAD TECNOLOGICA, representada por su Decano DR. JULIO GONZALEZ CANDIA, en adelante la
FACULTAD; ambas definidas como las “Partes”, acuerdan celebrar el presente “Convenio especifico de Colaboracion
Institucional’, en adelante el “Convenio”, en los siguientes términos:

PRIMERO: ANTECEDENTES.

1. Que, la UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE es una institucion de educacion pliblica superior estatal, con goce de
autonomia y heredéra de una centenaria tradicion al servicio del progreso del pais. Su propdsito es crear, preservar,
difundir y aplicar el conocimiento para el bienestar de la sociedad a través de la docencia, investigacion y vinculacion con
el medio. Su mision es generar las condiciones, capacidades y oportunidades que posibiliten a las generaciones futuras
hacerse cargo del avance del conocimiento, su transferencia y retroalimentacion para el crecimiento y desarrollo del pais
en una sociedad global. En el cumplimiento de su quehacer institucional, la Universidad genera los mas altos estandares
de calidad, innovacion y pertinencia en un ambiente de mutuo respeto, libertad de pensamiento, diversidad e inclusion
social; abre espacios de discusion y proposicion en un didlogo multidisciplinario y pluralista, aportando al fortalecimiento
del capital cultural de las personas, su compromiso social y comprension del entorno nacional e internacional. Los valores
centrales que definen los actos de la Universidad y la cohesionan en tanto comunidad son: excelencia, respeto a las
personas, libertad de pensamiento y expresion, diversidad, pluralismo, cooperacion, inclusién y responsabilidad social,
orientacion a las generaciones futuras, transparencia y probidad.

2. Que, la FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICO COMFENALCO es una institucion de educacion superior
privada que concibe el desarrollo de las potencialidades del ser humano de manera integral en los campos de la ciencia,
tecnologia, humanidades, arte y la filosofia, como un proceso permanente. Con este propésito el TECNOLOGICO, asume
el desarrollo integral del hombre en las dimensiones corporal, cognitivo, comunicacional, estética, espiritual y valorativa;
ademas, se privilegia el pensamiento critico requerido en la educacion superior, decantadas en competencias sociales, de
convivencia y de participacién solidaria, generando procesos de aprendizaje que puedan ser validados en un contexto
laboral. El Tecnolégico Comfenalco es una institucion con personal altamente comprometido que forma personas
integrales con cultura investigadora, innovadora y emprendedora, capaces de transformar e impactar positivamente el
sistema social. Los valores centrales que definen los actos del Tecnoldgico son: respeto, equidad, tolerancia, solidaridad y
honestidad.

3. Que, con fecha 23 de julio del 2017 se vencio el “Convenio amplio de Colaboracion” establecido entre la UNIVERSIDAD
DE SANTIAGO DE CHILE y la FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICO COMFENALCO, suscrito entre sus
Rectores en el afio 2012, siendo requerida su renovacion sobre la base de los trabajos ya realizados y aquellos por
emprender, entre la Facultad de Ingenieria del TECNOLOGICO vy el Departamento de Tecnologias Industriales de la
FACULTAD Tecnolégica de la Universidad de Santiago de Chile y,



4. Que, los avances tecnologicos, el desarrollo industrial y el proceso de globalizacién son algunos de los aspectos de la
vida moderna que demandan una mejor y mas completa preparacion profesional a los jévenes y adultos de nuestros
paises, que les permita desempefarse con éxito en el mundo del trabajo y enfrentar con posibilidades reales el futuro; v,
asimismo, el aporte que desde la investigacidn, desarrollo e innovacion tecnolégica se pueden efectuar a las politicas
publicas nacionales y regionales vinculadas al crecimiento sostenible de la productividad, en aquellos sectores en las que
dichas politicas sugieren como prioritarias.

SEGUNDO: OBJETO DEL CONVENIO.

5. Los objetivos de este Convenio son, en general, promover un marco amplio de colaboracién y asistencia reciproca
entre las partes, en conformidad a sus propésitos y valores institucionales, que se conviertan en proyectos efectivos en
las areas de las Tecnologias que le sean incumbentes a las Partes.

6. Para dar cumplimiento al objetivo indicado, las Partes, de comun acuerdo, elaborarén una minuta anual de iniciativas o
proyectos que satisfagan los requerimientos de colaboracién y asistencia en los tiempos y temas que se explicitan mas
adelante.

7. Los proyectos se podran referir, entre otros, a los siguientes temas, en acuerdo de las areas de interés que se definan,
a modo de ejemplo:

e Movilidad estudiantil y de profesores, entre los integrantes de la Facultad de Ingenieria del TECNOLOGICO y de
la FACULTAD Tecnolbgica de la Universidad de Santiago de Chile, sujeto a la normativa interna de las partes;

e Realizacién conjunta de cursos, conferencias, seminarios y talleres;

e Transferencia de experiencias en los ambitos formativo, de investigacion, desarrollo e innovacion tecnoldgica; v,

o Presentacion y ejecucion de Proyectos conjuntos en el ambito de la docencia, la Investigacion, Desarrollo e
Innovacion Tecnolégica de interés de las Partes. '

Lo anterior, también implica informar a la ofra parte de los congresos, coloquios, reuniones cientificas y seminarios que
cada una organice, e intercambiar las publicaciones y documentos resultantes de estas actividades, manteniendo cada
parte su propiedad intelectual sobre dichas publicaciones y documentos; facilitar el acceso a la informacion disponible y
pertinente, y brindar el apoyo técnico necesario cuando sea requerido; apoyar la participacién conjunta de ambas
entidades, en programas de cooperacion interinstitucional; y, gestionar la obtencidn de recursos necesarios para la
operacion de dichas iniciativas.

TERCERO: COMPROMISOS DE COLABORACION.

8. En el marco de este “Convenio” cualquiera de las partes podrd presentar iniciativas de proyectos conjuntos que
estimare conveniente, 1as que seran analizadas coordinadamente por ambas partes y la materializacion de las actividades
se efectuaran mediante la celebracion de acuerdos y/o contratos especificos que regularan cada una de las materias que
ellos emprendan y se estableceran los derechos y obligaciones de cada parte.

9. Las partes firmantes se comprometen a realizar proyectos en materias de mutuo interés. Los proyectos antedichos
seran elaborados y presentados a las autoridades correspondientes a través de los organismos técnicos que se designen
por las partes. En el caso del TECNOLOGICO la unidad encargada sera el Decanato de la Facultad de Ingenieria y, en la
FACULTAD Tecnoldgica de la Universidad de Santiago de Chile, la unidad encargada sera la Direccién del Departamento
de Tecnologias Industriales. Las autoridades podrén rechazar dichos proyectos de acuerdo a la reglamentacion vigente o
decisiones superiores, que afecten a alguna de las partes para su realizacién.

CUARTO: PLAZO DEL CONVENIO.

10. El presente “Convenio” tendra una duracion de cuatro afios, a partir de la fecha de firma del presente instrumento. No
obstante, las partes se reservan el derecho de ponerle término sin expresion de causa ni resolucion judicial, en cualquier
momento. Esta decision debe manifestarse a través de carta certificada al demicilio indicado en la comparecencia, con al
menos, sesenta dias de antelacion a la fecha de término. Sin embargo, iniciado un proyecto, o actividad del mismo, no
podré interrumpirse ni poner término en forma unilateral y deberé ejecutarse integramente, sin perjuicio que las partes de
comun acuerdo convengan una forma distinta para el finiquito de los proyectos especificos en ejecucion a la época de
terminacion del presente “Convenio”.

QUINTO: REPRESENTANTES EN LA SUPERVISION E IMPLEMENTACION DEL CONVENIO.

11. Para el cumplimiento del presente Convenio, cada parte designara a dos representantes que deberan supervisar el
estricto cumplimiento de las actividades que se ejecuten e informara periodicamente, la segunda semana de Enero y la
primera semana de Agosto de cada afio, acerca del avance y evaluacion de las iniciativas y proyectos en desarrollo o
finalizados.

12. Asimismo, las partes constituiran y participarén de una mesa técnica en las fechas antes mencionadas, que tendra por
objetivo proporcionar una instancia de coordinacion para planificar, ejecutar y evaluar las distintas iniciativas y frabajos
que se generen y/o estén ejecutando. Los nombres de los miembros de esta mesa técnica seran comunicados por las
partes dos meses antes de las fechas indicadas.

Esta iniciativa funcionara mientras dure el presente “Convenio” y estara conformada por académicos y profesionales de la
FACULTAD Tecnologica de la Universidad de Santiago de Chile, y el TECNOLOGICO.



SEXTO: ACUERDOS Y PROTOCOLOS.

13. Las iniciativas y/o proyectos que ambas entidades acuerden de conformidad al presente “Convenio” seran objeto de
acuerdos y/o contratos especificos entre ellas, los cuales contendran, al menos, la descripcion general del proyecto;
objetivos; infraestructura requerida y lugar de realizacion; duracion; responsables; destinatarios; presupuesto, si implicare
gastos; y, las demas clausulas que sean necesarias para la mejor implementacion del mismo.

14. Los acuerdos especificos que se firmen deberan cefiirse a las directrices establecidas en este Convenio marco y
contener una referencia expresa al presente instrumento, individualizandolo del modo mas preciso posible. Asi mismo, en
la medida que sea necesario para el cumplimiento del presente “Convenio” las partes elaboraran procedimientos
concretos, para llevar a cabo cada actividad, que se denominaran “Protocolo de Actividades”.

15. Conforme a lo anterior, ambas instituciones si quisieren ampliar los acuerdos para desarrollar un proceso de
articulacion académica, en la logica del aprendizaje a lo largo de la vida, se debera a proceder en la extensién de un
nuevo contrato, llamado “Anexo de Articulacion”. Para tales efectos ambas instituciones podran solicitar a su contraparte
sus planes de estudio en el marco del presente convenio y asi estudiar la posibilidad de una articulacion futura.

16. Las personas que participen de proyectos o acuerdos especificos quedaran sometidas a las normas vigentes en la
Institucion en donde se desempefien, sin que adquieran, bajo ninguna circunstancia, vinculo laboral con la Institucién
receptora.

SEPTIMO: PRESUPUESTOS del TECNOLOGICO y la FACULTAD Tecnolégica de la Universidad de Santiago de
Chile

17. Las partes procuraran reservar en sus presupuestos operacionales, los recursos necesarios para la aplicacién del
presente “Convenio” y obtener las subvenciones estatales adicionales y/o complementarias, en caso que sea posible. Sin
perjuicio de lo anterior, el presente Convenio no implica la obligacién de gastos de ninguna de las partes u otro
compromiso que implique recursos entre las partes, y no afectars al derecho de ambas instituciones de establecer
relaciones similares con otras entidades.

18. En caso que las acciones que se ejecuten o desarrollen conjuntamente entre el TECNOLOGICO y la FACULTAD de
la Universidad de Santiago de Chile, que impliquen recursos econémicos, las partes lo determinaran en los respectivos
acuerdos y/o contratos especificos que se suscriban, conforme a los presupuestos y disponibilidad de recursos, sefialando
los objetivos, términos de referencia, si se trata de un estudio o asistencia técnica; plazos, plan de trabajo, personal
profesional, costos y procedimientos de operacion entre las partes, permisos y cualquier otra materia que se considere de
interés.

OCTAVO: DE LA CONFIDENCIAL DE LA INFORMACION ENTRE LAS PARTES.

19. Las Partes reconocen y acuerdan que, toda informacion sin limitacién, cualquiera sea su forma, sea ésta escrita u oral,
documentos, archivos de usuarios, informacion y/o nombres de proveedores o potenciales proveedores; datos y/o
nombres de alumnos, funcionarios, docentes, colaboradores o de potenciales colaboradores; pericia y experiencia de las
entidades; contactos comerciales; consultores; conocimientos, formulas, métodos y planes de negocios; “know how”,
procesos, ideas, invenciones -patentables o no-, esquemas y otros planes técnicos de negocios, financieros, académicos,
de desarrollo de productos, pronosticos y estrategias y cualquier otro contenido propio de las partes, u ofros antecedentes
relacionados con las actividades convenidas y/o contratadas se denominara en adelante “Informacion Confidencial.”

20. Lo anterior, comprende no sélo informacion de indole informatica, sino también comercial, financiera, académica,
técnica, legal u otra vinculada a la actividad que desarrolian las partes, asi como también informacion que no sea de
propiedad del TECNOLOGICO y la FACULTAD de la Universidad de Santiago de Chile, y se encuentren limitadas por
terceras partes, tales como bases de datos personales u obligaciones de licencias o derechos de propiedad intelectual.

21. La informacién a la que tengan acceso las partes es solo para su uso, en la medida que sea estrictamente necesario
para cumplir con el objeto del presente convenio y, en especial, de aquellos proyectos sujetos al “Protocolo de
Actividades". La parte que solicita la informacién debera adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar su uso
indebido o el acceso a ella por parte de terceros no autorizados. Asimismo, el uso de alguno de los logos institucionales
no podra ser empleado, sin que una parte acceda a ello previa solicitud de la otra, especificandose la aplicacion
correspondiente y el tipo de uso al que se expondra.

22, Ambas partes serén, al efecto, responsables por cualquier dafio o perjuicio que causen directa o indirectamente a la
contraparte, por accién u omision, como consecuencia de la falta al deber de reserva y confidencialidad a que se refiere
este acuerdo.

NOVENO: DE LA PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES DE LOS ACUERDOS ESPECIFICOS

23. Todos los productos resultantes de las obligaciones emanadas de los acuerdos especificos seran de propiedad de
ambas partes, en virtud de sus aportes; a no ser que en el Protocolo de Actividades convenido del proyecto se diga
expresamente que sera propiedad de alguna de ellas.

24. Ambas partes seran, en efecto, responsables por cualesquier dafio o perjuicio que causen directa o indirectamente a
su contraparte, por accién u omisién, como consecuencia de la falta al deber de reserva a que se refiere esta clausula
sobre la propiedad de los resultados de la institucion afectada.



DECIMO: MECANISMO DE SOLUCION ANTE CONTROVERSIA

25. Toda duda o dificultad que surja entre las partes con motivo u ocasién del presente Convenio, o de otro instrumento
que acceda a él, de su interpretacion, cumplimiento o incumplimiento, validez, ejecucion, terminacién, resolucion, nulidad
y el cobro de toda suma, multa, indemnizacion, reembolsos que deriven de estos instrumentos, de cualquier clase que
sea, sera resuelta cada vez por las partes de comun acuerdo.

DECIMO PRIMERO: PERSONERIAS.

26. La personeria del Rector DR. RICARDO MAURICIO RUIZ para representar a la FUNDACION UNIVERSITARIA
TECNOLOGICA COMFENALCO consta en Resolucién 9299 de julio 13 de 1994 expedida por el Ministerio de Educacion
Nacional. La personeria del Decano de la Facultad Tecnolégica DR. JULIO GONZALEZ CANDIA consta en el DECRETO
TRA N° 323/2278/2017, que lo nombra Decano, y la delegacién de facultades que lo autorizan para firmar en su calidad de
Decano consta en el Decreto Universitario N° 668 de 1988.

DECIMO SEGUNDO: FIRMA DE EJEMPLARES.
El presente Convenio se firma en cuatro ejemplares quedando dos ejemplares en poder de cada una las partes.

En comprobante y previa lectura, firman los comparecientes en sefial de aceptacion.

Dr. Julio Gonzalez Candia Dr. Ricardo Mauricio Ruiz
Decano Rector
Facultad Tecnolégica Fundacion Universitaria Tecnolédgica
Universidad de Santiago de Chile Comfenalco
Fecha: Fecha:
ANOTESE Y COMUNIQUESE,

Dr. JUAN MANUEL ZOLEZZI CID, Rector

Lo que transcribo a usted para su conocimiento.
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